
产品代号

无铅厚膜
片式固定
电阻器

体积小、重量轻

适应再流焊与波峰焊

电性能稳定，可靠性高

装配成本低，并与自动贴装设备匹配

机械强度高、高频特性优越

符合 指令要求

符合无卤素要求

整体铅含量低于

潮敏等级：

≤

1

型号代号

型号代 号

℃

代 号

电阻值代号 电阻值误差精度代号

误差精度

±

代 号

包装
方法

编带
包装

代 号

额定功率代号

代 号

电阻温度系数代号

三位数：前两位表示有效数字，
第 位表示有效数字后零的个
数。

四位数：前 位表示有效数字，
第 位表示有效数字后零的个
数。

小数点用 表示

三

三
四

”

例如 ：

Ω

Ω

Ω

Ω

±

±

额定功率
系列

跨接电阻

±

±

无表示

跨接
电阻

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

型号

±

±

包装方式代号

±

±

无铅化
等级代 号

无铅化等级代号

±

广泛应用于家电、计算机、通讯、工业自动化及消费类电子产品等领域。

CHIP RESISTOR

整体无铅
（低于

)

≤

±

±

±

≤ Ω

≤ Ω

≥

≥

≥

包装
方法

编带
包装

代 号

包装方式代号

代 号

包装方式代号

卷盘方式

寸
卷盘

代 号

卷盘方式代号

空位

寸
卷盘

±



2

尺寸型号

± ± ± ± ±

± ± ± ± ±

± ± ± ± ±

± ± ± ± ±

± ± ± ± ±

± ± ± ± ±

± ± ± ± ±

± ± ± ± ±

环境温度 ℃

注 ：曲线 适用于 产品；曲线 适用于 、 产品。

注 ：当电阻使用的环境温度超过 时，其额定负荷(额定功率或额定电流)按上述曲线下降。

① ② 、 、 、 、 、 、

℃

： ①； 、 、 、 、 、 、 、 ②

： ℃

元件极限电压 最大过负荷电压
℃下额

定功率

℃

℃下额定电流
℃

最大过负荷电流型号

使用温度范围:

①

℃ ℃
②

℃ ℃

℃ ℃

额定负荷百分比

℃

CHIP RESISTOR

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

陶瓷基板

背电极

面电极

电阻体

一次保护

二次保护

端电极

中间电极

外部电极

± ± ± ± ±

阻值范围

跨接电阻

级 级 级级 级 级

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω



项目

标 准

测试方法

可焊性

耐焊接热

℃± ℃ ±

℃± ℃ ±

锡槽，保持

℃± ℃ ±

℃± ℃ ±

锡槽，保持

片式电阻器 跨接电阻

无可见损伤

J ：级 ≤ Ω

级：

、 ：

、 ：

≤ Ω

≤ Ω

级：

≤ Ω

≤ Ω

可焊面积≥

无可见损伤

△ ≤± Ω

可焊面积≥

3

型 号 阻值范围
电阻温度系数 ℃

标称阻值允许偏差

± ± ±

Ω≤ ＜ Ω ± ±

Ω≤ ≤ Ω

Ω＜ ≤ Ω ± ±

Ω≤ ＜ Ω ± ±

Ω＜ ≤ Ω ± ±

、
、
、

± ± ± ± ± ±Ω≤ ≤ Ω

Ω≤ ＜ Ω ± ±

Ω＜ ≤ Ω ± ±

± ± ±Ω≤ ≤ Ω

± ± ± ± ± ±

CHIP RESISTOR

注

、

、

：

：

： Ω

电压、电流为直流或交流有效值。

或元件极限电压两者中的较小值。

额定电压

额定功率

标称阻值

元件极限电压 最大过负荷电压
℃下额

定功率

℃

℃下额定电流
℃

最大过负荷电流型号 阻值范围

跨接电阻

级 级 级级 级 级

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

≤ Ω

Ω≤ ＜ Ω

Ω≤ ≤ Ω

± ± ± ±

± ± ± ±



项目

标 准

测试方法

片式电阻器 跨接电阻

（ ）续上页

4

CHIP RESISTOR

电阻温度系数

温度快速变化

短时间过负载

℃ ℃ ℃ ℃ ℃

倍额定电压或最大过负荷电压/电流(取最小值)，

持续 秒.

在规定值内

无可见损伤

△ ≤± ＋ Ω

、 ：

△ ≤± ＋ Ω

：

△ ≤± ＋ Ω

： ℃ ～ ～ ℃ ，

、 、 、 、 、 、

： ℃ ～常温 ～ ℃ ，

。

：

、 、 、 、 、 、

： ℃ ～ ～

℃ ，

分钟 常温

个循环；

、

个循环

分钟 分钟

分钟 分钟 分钟

、

℃ ～ ～

℃ ，

剪切力试验
施加力

保持时间

：

、 ： ； ： ；

、 ： ； 、

： ±

外观无可见损伤

基板弯曲试验
外观无可见损伤

△ ≤± Ω
弯曲距离

保持时间

：

； 、 、 、 ： ；

、 ： ； 、

±

J ：级 ≤ Ω

级：

、 ：

、 ：

≤ Ω

≤ Ω

级：

≤ Ω

≤ Ω

外观无可见损伤

外观无可见损伤

J ：级 ≤ Ω

级：

、 ：

、 ：

≤ Ω

≤ Ω

级：

≤ Ω

≤ Ω

外观无可见损伤

无可见损伤

△ ≤± ＋ Ω

、 ：

△ ≤± ＋ Ω

：

△ ≤± ＋ Ω

J ：级 ≤ Ω

级：

、 ：

、 ：

≤ Ω

≤ Ω

级：

≤ Ω

≤ Ω

外观无可见损伤

倍额定电压或最大过负荷电压/电流(取最小值)，

通 秒/断 秒， 个循环。
无可见损伤

△ ≤± Ω

断续过负载
J ：级 ≤ Ω

级：

、 ：

≤ Ω

级：

≤ Ω

≤ Ω

外观无可见损伤

稳态湿热

℃± ℃， ± ，

℃± ℃， ± ， ，

小时 ，额定电压

(电流)或元件极限电压(取较小值)通 小时/断
小时。

无可见损伤

△ ≤± ＋ Ω

、 ：

△ ≤± ＋ Ω

：

△ ≤± ＋ Ω

J ：级 ≤ Ω

级：

、 ：

≤ Ω

级：

≤ Ω

≤ Ω

外观无可见损伤



项目

标 准

测试方法

片式电阻器 跨接电阻

（ ）续上页

包装方式见附录

5
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℃耐久性

℃

℃± ℃，

℃± ℃， ，

小时，额定电压(电流)或元件极限电压

(取较小值)通 小时/断 小时。

上限类别温度
耐久性 ℃± ℃，

、

℃± ℃，

、 、 、 、 、 、

J ：级 ≤ Ω

级：

、 ：

≤ Ω

级：

≤ Ω

≤ Ω

外观无可见损伤无可见损伤

△ ≤± ＋ Ω

、 ：

△ ≤± ＋ Ω

：

△ ≤± ＋ Ω

无可见损伤

△ ≤± ＋ Ω

、 ：

△ ≤± ＋ Ω

：

△ ≤± ＋ Ω

J ：级 ≤ Ω

级：

、 ：

≤ Ω

级：

≤ Ω

≤ Ω

外观无可见损伤

无击穿或飞弧

无可见损伤

△ ≤± ＋ Ω

耐电压

耐溶剂
异丙醇 浸 小时。， ℃± ℃，

， ℃± ℃，

在电极与基片间以大约 的速率施加有效值为最大

过负荷电压的交流电压，保持 ± 。

±

Ω

低温负载

绝缘电阻 在电极与基片间施加 直流电压，保持 分钟，
然后测绝缘电阻值。

±

±

℃± ℃，

℃± ℃ ，

无负载1小时，额定电压(电流)或元件极

限电压(取较小值) 分钟，无负载 分钟。

Ω

无击穿或飞弧

无可见损伤

△ ≤± ＋ Ω

、 ：

△ ≤± ＋ Ω

：

△ ≤± ＋ Ω

J ：级 ≤ Ω

级：

、 ：

、 ：

≤ Ω

≤ Ω

级：

≤ Ω

≤ Ω

外观无可见损伤

J ：级 ≤ Ω

级：

、 ：

、 ：

≤ Ω

≤ Ω

级：

≤ Ω

≤ Ω

外观无可见损伤



单位

片式固定电阻器

厚膜片式网络电阻器

型号

、

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

± ±

型号

厚膜电阻及薄膜电阻

单位

± ± ± ±

附录

± ± ±

附录

±

CHIP RESISTOR

± ± ± ±

1、 型号包含 ： 、 、 、
、 型号包含 ： 、 、 、
、 型号包含 ： 、 、 、
、 型号包含 ： 、 、 、
、 型号包含 ： 、 、 、
、上述型号说明适用于附录中所有型号。

± ± ± ± ±

备注

±

±

±

±

±

±

±

±

±



纸带编带

B

P

ΦD0 T

T1

01005
0201

P1
P0

RCMY08
RCMT08

T

0402

适用于 、 、 、 、 、 、 ：

：、 、 、 、 、 、

单位

型号

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

单位

型号 Ф

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

± ± ± ± ±

± ± ±± ±

± ± ± ± ±

± ± ±± ±

附录

CHIP RESISTOR

± ± ±± ±

± ± ± ± ±

± ± ± ± ±

± ± ±± ±

± ± ±± ±± ± ±± ±

适用于 、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、

ΦD0 P0

P1P

B

T



单位

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

型号

塑料带编带

tΦD1

B0

P P1

P0ΦD0 K0

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

型号 Ф Ф

单位

单位

型号

± ± ± ± ±

±

±

±

±

±

±

± ±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

Ф

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

型号

单位

适用于 、 、 ：

、 、 ：

厚膜电阻及薄膜电阻

±

±

±

---

---

厚膜电阻及薄膜电阻

±

±

合金片式固定电阻

合金片式固定电阻

附录
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± ± ± ± ±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

± ± ± ± ±

± ± ± ± ± ±

± ± ± ± ± ±

± ± ± ± ± ±

± ± ± ±± ±



卷盘

、

、

、

、

、

、

、

、

型号

±± ± ± ± ± ±

± ± ± ± ± ± ±

单位

A
B

C

D M

W

T

A
B

C

D M

W

T

附录

编带包装能力

面带拉力
面带拉力强度为 速度： 经下列试验后不允许有破裂断带现象。（ ）， ,

测试方法

bottom tape
底带

165°～180°

top tape
面胶

纸带
carrier tape

peeling direction
拉力方向

电阻松动自如，无粘面胶带、底胶带现象。

电阻易从纸带中取出，且晶片孔无机械损伤。

CHIP RESISTOR

、
、 ± ± ± ± ± ± ±

卷盘尺寸

英寸

英寸



系列 × Ω

单位 ： Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω

附录

单位 ： Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω、 Ω

系列 × Ω

包装数量

表一

表二

型号

包装方法 英寸卷盘 英寸卷盘

数量

、

、

、

、

、
、

、、

CHIP RESISTOR



代号 系列电阻 代号 系列电阻 系列电阻 代号 系列电阻代号

－ 系列 型号《乘数代码对照表》及《电阻值代码对照表》

《 》 《 》

乘数

代码

× × × × × × × × × × ×

附录

表三

表四

CHIP RESISTOR



系列 采用三位数字表示，前二位表示电阻值有效数字，第三位表示乘以10的次方数。≥ 、 ± ：≥

例

系列和 系列（ ）：、 、 、 、 、 、 、 、± ±

▲采用三位代码表示，前二位表示E-96系列阻值代码，后一位字母表示乘数代码（见表三和表四）。

小数点以 表示“ ” “ ”

跨接电阻以 表示“ ” “ ”

例

≤ ≤产品不作标记

Ω

Ω

Ω

Ω

▲ 采用四位数字表示，前三位表示电阻值有效数字，第四位表示乘以10的次方数。

（ 、 、 、 、 、 、 、 、± ±

Ω

Ω

Ω

Ω

阻值代码

所有厚膜电阻的阻值代码与其标记是相对应的。

标记

例

非 标准系列的电阻值标记表示方法：一般以最接近 系列标称阻值的标记表示方法。

客户对标记有特殊要求时，则按照协商的结果印刷标记。

系列 在三位数字标记下方增加下横线识别、≤ ： 。±

、≤±

系列 ：、≤±

例

例

例

例

附录

CHIP RESISTOR



阻值代码

四位数代号表示，如： Ω ； Ω

例

Ω ； Ω例

标记

例

Ω

标记

系列：印刷三位数字代码▲ ；

当阻值同时存在于E24和E96系列时，优先采用E96系列.

≠例

系列：印刷三位字母代码；▲

印刷四位数字代码▲ ；

所有薄膜电阻全尺寸统一采用四位数阻值代码表示。

标记≥ ≥产品

Ω

例

例

≤ ≤ ，产品：不作标记

例

Ω

"R"▲ 小数点以 表示

例

Ω

附录

CHIP RESISTOR



阻值代码

四位数代号表示，如： Ω ； Ω

例

例 Ω ； Ω

标记

、 、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、 、

≤±

≤±

和 系列 采用四位标记代码。：

，

所有电流检测电阻全尺寸 统一采用四位数阻值代码表示。

不印刷标记。≤

≤

产品

标记代码 阻值范围 示例

Ω≤ ≤ Ω

Ω≤ ≤ Ω

Ω≤ ≤ Ω

Ω

Ω＜ ＜ Ω（ ）包含小数点后一位有效数字

标记代码 阻值范围 示例

Ω≤ ≤ Ω

Ω≤ ≤ Ω

Ω≤ ≤ Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

≤±

≤±

和 系列 采用三位标记代码。， ：

，

非 标准系列的电阻值标记表示方法：一般以最接近 系列标称阻值的标记表示方法。

客户对标记有特殊要求时，则按照协商的结果印刷标记。

Ω＜ ＜ Ω（ ）包含小数点后两位有效数字

Ω＜ ＜ Ω（ ）包含小数点后一位有效数字

附录
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本产品在以下特殊环境下应用，性能可能会受到影响：

1、在各种类型的液体，包括水、油、化学品、有机溶剂的使用。

2、在户外直接暴露在阳光的地方，或在灰尘多的地方使用。

3、在产品暴露的地方，有海风或腐蚀性气体，包括氯气 、硫化氢、氨气、二氧化硫、二氧化氮等。

4、在产品暴露于静电或电磁波的地方使用。

5、在产生热量的部件、塑料线，或其他易燃物品附近使用。

6、在用树脂或其他涂层材料密封产品的情况下使用。

7、焊接后使用不洁焊料或使用水或水溶性清洗剂清洗产品。

8、 。片状电阻器的基材是氧化铝 由于和安装基板的热膨胀系数不同，在反复施加提供热循环等热应力时，接合部的

焊锡（焊缝部）有时会发生裂纹。如果环境温度反复发生很大的变动，并且载荷反复进行ON/OFF，则需要注意龟

裂的发生。因热应力而发生的龟裂，取决于所安装的焊盘的大小、焊锡量、安装基板的散热性等，因此在环境温

度有很大的变化或载荷ON/OFF的条件下使用时，请充分注意以进行设计。

、

、

、

、

、

、

、

、

产品使用注意事项

1、避免采用超过正常额定功率的功率，超过额定功率的稳态负载条件下可能会对产品性能和可靠性产生负面影响。

2、用镊子拿起产品时要小心，有可能会将保护或电阻体夹碎。

3、手动安装产品时，烙铁头勿触碰产品。

4、贮存条件:温度 ℃～ ℃，相对湿度 ～ 。

建议在符合上述储存条件下十二个月内使用。

5、用于车载设备、医疗设备、航空设备以及其它涉及人身安全、或可能引起重大损失的设备上时，请务必事先与我

公司联系。这些产品在这类用途中出现故障或失灵可能导致人身事故或严重损坏。

、

、

、

、

附录
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、 ： ℃～ ℃ ： ～

The products are suggested to be used within twelve months when received, and the storage condition 



推荐的焊膏类型 ：

推荐的回流焊曲线 推荐的波峰焊曲线

Time（s）

300

0

50

100

150

200

250

（℃）

Time（s）

（℃）

250

200

150

100

50

0

附录

CHIP RESISTOR



CHIP RESISTOR

增加 “应用领域”。

附录中“推荐焊盘尺寸”：增加偏差值。

V9.0 -附录：修改贮存条件。 2025-09-04 -Appendix:Modify the storage conditions.

注:上述所提供之内容为产品规格说明。在产品未变更时，风华保有修改此内容不另行通知之所有权利，任何产品变更将会以PCN
通知客户。 
Remark:Information provided above is intended to indicate product specifications only.Fenghua reserves all the rights for revising this 
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content without further notification,as long as products are unchanged.Any product change will be announced by PCN.


